1.7 7y
/
@ @ & A
L @ ® ® e
= e o ® o ol o
Ld @ O © O ﬂ— N
— = @ @ O L() (@))]
\ @ O RS RS ®®
& O v W 2‘12'
A
<t I~ =
il ~
(Q\([@Y 1N
N, 2032 P
. 30.94 R

RE900-05

Fibre de verre FR4 époxyde 1,50 mm

Double face 35 pm Cu

Métallisation des trous (PTH)

Surface avec Ni/Au chimique et un laque d'arrét de soudure
Platine d'adaptation pour TSOP Il 40, 44 (0,80 mm)
Perforation 1,00 mm @

Papier de Données
RE900-05

Roth Elektronik GmbH

www.roth-elektronik.com

Les données Data Gerber d'apprét pour l'établissement de |'application de pate a braser seront mis a la disposition

gratuitement
Dimensions 29,29 x 30,94 mm

Module-No. Type Pitch Pin Dimensions (mm)
RE900-05 TSOP Il 0,800 mm 40,44 11,50 x 18,80
Roth Elektronik GmbH Managing Director Mike Teschke

Auf der Struth 1
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